
可根据客户需求协商。
（小样实际：厚10μm～、尺寸A４大小）
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金属-树脂接合/极片用 表面粗化Ni镀层材料

开发品

通过微米~纳米级的表面精细粗化，为客户提供可用于树脂结合极片的方案

✓ 扩张作用面积
提升树脂附着面积以及电极反应面积

✓ 提升润湿性
提升熔融树脂或电解液的固液亲和性

微米级粗化Ni 纳米级粗化Ni

❚断面形状

❚表面形状

形成从微米~纳米级的粗化形状

250nm5μm

纳米级粗化Ni微米级粗化Ni

微米级
粗化Ni

纳米级
粗化Ni

29倍

未处理未处理

23倍 ※镀镍量：约为微米级粗化镍的1/16

通过牢固的金属键形成与基材之间的牢固结合。

Fe, Al等

Ni or NiP镀层等

粗化镀Ni层

客户希望基板

Steel, Al, Cu, SUS, Ni等
5μm 250nm

基材种类：

厚度・尺寸：

开发品（卷状形态例示）



金属 - 树 脂 接 合 / 极 片用 途 的 相关提 案 开发品

通过扩展电极表面积来抑制过电位，

❚T拉剥离強度测试

即便不使用粘结剂也可以得到高强度的结合效果！

例碱性水电解电极

测定条件
电解液：30%KOH（室温）
LSV测定

例熔融结合 射出成型 涂装硬化

❚剪断强度评测
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Niめっき
（比較材）
接合できず

内聚破坏
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) ■ 对比材（镀锌钢板＋聚烯烃类粘结剂）

■ 开发材（微米级粗化镀镍）
■ 开发材（纳米级粗化镀镍）

尼龙 聚丙烯(PP)

加班

粗化Ni镀层

开发品

各种樹脂

热压※1

※1熔融结合、射出成型、涂装硬化等

直接结合
（无胶粘剂）

在电极基材上形成粗化镍镀层

■ 碱性溶液中的气体生成评价
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电压 (V vs. SHE)  

微米级粗化镀镍

传统镀镍

从而能够以低能耗实现气体生成。

氧气生成

氢气生成

5μm

传统镀镍
（对比材）
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✓


